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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL
CHAPITRE 541 : CIRCUITS IMPRIMES

1) Lds décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés\par d¢

&

m
2) Cq
3) D

dams leurs régles nationales le texte de la recommandation de ia CEI, dans la mesure ou les conditions naj
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m
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soug

(VE
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L
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L3 présente norme constitue le chapitre 541-"du Vocabulaire Electrotechnique Inters

PREAMBULE

Ftudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment.dans la p}
sure possible un accord international sur les sujets examinés.

ins le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous\Jés"Comités nationau

rmettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante do
sure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

A présente norme a été établie par le Comité d*Etudes n° 52 de la CEI: Circuits in
la responsabilité du Comité d’Etudes no_ 1 de la CEI: Terminologie.

).

e texte de cette norme est issu des.documents suivants :

Régle des Six Mois Rapports de vote

1/52(VEI 541)(BC)1261/302 1/52(VEI 541)(BC)1281/321 et 1281A/321A

s rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information su
1t abouti & Fapprobation de cette norme.

s Comités
us grande

s décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme tellés\par les Comités pationaux.

adoptent
ionales le
t, dans la

|primés,

hational

r le vote



https://iecnorm.com/api/?name=87608041735ca1883f93013254845faf

— VI — 50(541) © CEIl

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY
CHAPTER 541 : PRINTED CIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Comgmittees on which all
tHe National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an infernational
cgnsensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Commitfees in that
sqnse.

3) I order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the
dxt of the IEC recommendation for their national rules in so far as national-conditions will permit. Any divergence
tween the IEC recommendation and the corresponding national rules should,.as far as possible, be clearly indicated
n the latter.

o e

PREFACE

Thhis standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 52 : Printed circui{s, under
the [responsibility of IEC Technical Committee No. 1: Terminology.

]

his standard forms Chapter 541 of the International Electrotechnical Vocabulary |(IEV).

Thhe text of this standard is based-on the following documents :

Six Months? Rule Reports on Voting

1/52(1E\R541)(CO)1261/302 1/52(IEV 541)(C0O)1281/321 and 1281A/321A

Hull information’ on the voting for the approval of this standard can be found in thg Voting
Reports indicated in the above table.
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MEXJIVYHAPOJOHAS DJIEKTPOTEXHUYECKAS KOMUCCHUSA

MEX IYHAPOIHBII DJIEKTPOTEXHUYECKUI CJIOBAPD

I'JTIABA 541 : IIEYATHBIE CXEMbI

1) Oduumanbusle peruenust uny cornamenuss MOK no TeXHHYECKHM BOTPOCaM, NOATOTOBJICHHBIE TEXHUYECKUM]
TaMy, B KOTOPHIX TPENCTABieHbl BCE 32HHTEPECOBAaHHBIC HALMOHANbHbIE KOMUTETHI, BHIPAX3IOT; IO BO3M
TOYHO, MEXAYHAPOOHYIO TOUKY 3PEHHS] B JTAHHON O0ONacTH.

2) H HBIE peLICHUS IPENCTABISAIOT coboit PEKOMEHIANMH JJIsi MEXIYHApOAHOrO IMOJIL3OBAHNA H B 3TOM BHJ

M

3) B1

na
just

Hacrosumi cranaapt noarorosieH Texuuueckum Komuretom MIOK Ho 52: “ Ile

CXEM

H
YECK

Te

II
MOX]

HI.':FHS[IIP[ 3a OCHOBY CBOMX rOCYyAapCT-B€HHBIX CTAHAAPTOB PEKOMEHIALHH M’I—)K, HACKOJIBKO 3TO JOMYCKAKOY

NPENVCIIOBUE

TCsA HATHOHANNBbHBIMHA KOMHTETAMH.

[e/I11X COENCTBHA MEXIyHaponHO# yHudpukanuu MIOK BeipaxaeT nmoxejaanue, ¥T00bl BCe HAHOHAJILHBIE K

MH HAUHNOHAJIBHBIMU CTaHOApTaMu, JOJIKHBI 61>ITB, HACKOJIBKO 3TO BO3MOXHO, YIIOMSIHYTHI B MOCICAHUX

BBEJEHUE

bl ” o pykosojacteoMm Texuuyeckoro.Komurera Ho 1 “ Tepmunosorus .

\CTOSAIIUI CTAHOAPT MPEACTABISECT-CO00M ryiaBy 541 MexayHapogHOro DJEKTPC
bro Cnosaps (MOC).

KCT HACTOSIIIEIro CraHaapTa OCHOBBIBACTCA HA CIICAYIOIHUX JOKYMEHTAX :
IlpaBuisio ECTH MecaleB OT4eThl O rOJIOCOBAHUH
1/52(M3C 541)(115)1261/302 1/52(M3C 541)(11B)1281/321 u.1281A/321A

DIIHYIO UH(OPMAIHMIO O TOJIOCOBAHMHU ITO BONPOCY YTBEPXKIEHHS] HACTOSILETO CTa
HO HAI'TM B OTYETax O IOJIOCOBAHWM, YKa3aHHBIX B NPUBEICHHON BhIIIE TabiuLe.

KOMHUTE-
OXHOCTH

e TPHHH-

OMUTETHI
ycnoBus

HOM cTpaHki. JI06ble PacXOXAEHHS, KOTOPbIE MOTYT HMETh MECTO MexayPpekoMernauusmu MIK u cooTgeTcTBYy!IO-

HaTHBIC

PTCXHH-

paapTa
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541-01-01

541-01-02

CHAPITRE 541 : CIRCUITS IMPRIMES
CHAPTER 541 : PRINTED CIRCUITS
I'JIABA 541 : IIEYATHBIE CXEMbI

SECTION 541-01 - TERMES GENERAUX

SECTION 541-01 - GENERAL TERMS

PA3JIEJI 541-01 - OCHOBHBIE TEPMUHLI

circuit imprimé
Terme généralement utilisé avec trois significations possibles au moins :
a) Terme générique pour décrire une certaine technique.

b) Circuit réalisé par impression, comprenant des composants imprimés, un
ciblage imprimé, ou une combinaison des deux, le tout formé selon un dessin
préétabli ou rapporté sur la ou les surface(s) d’'un support commun.

¢) Circuit réalisé par impression, comprenant un cdblage imprimé et des
composants conventionnels, le tout disposé selon un dessin préétabli ou
rapporté sur la ou les surface(s) d’un support commun.

printed circuit
This term is in common use with at least three meanings/:

a) A generic term to describe a certain technique.

b) Circuit obtained by printing and comprising printed components, printed
wiring, or a combination thereof, all formed in{a‘predetermined design in, or
attached to, a surface or surfaces of a common base.

¢) Circuit obtained by printing and comprising printed wiring and conven-
tional components, all arranged in a predetermined design in, or attached to,
a surface or surfaces of a commor base.

nevyaTHana cxeMa

JaHHBI TepMHMH ULIMPOKO HCNONb3YeTCs, NO KpaWHeH Mepe, B Tpex
3HAYCHMUSIX :

a) D10 06Ul TEPMUH AJIST ONHCAHUS ONPENEIEHHOTO METOMA.

6) Cxema, moNyyeHHass @yTeM Ie€4YaTH M BKJIOYalOWlas MevyaTHbIe
panuoleMenTsl, MPOBOMSIUMA  PUCYHOK HWIM HMX  KoMOuHalMIo,
06pa3oBaunbie B NpeaBapUTENbHOR KOHCTPYKIMHU MIIH NMOJACOSAMHEHHBIE K
MOBEPXHOCTH OOLIEro OCHOBAHUS.

B) CXeMa, MoJiyyeHHas MyTeM IeYaTH, BKIIOYAIOILas POBOASLUMI PHCYHOK
W M30eNUsl JEKTPOHHOM TEXHUKH, PACIOJIOXEHHbIE B MPENBAPUTEILHOH
KOHCTPYKIMHM WM NOACOEHHMHEHHbIE K MOBEPXHOCTH (MM IMOBEPXHOCTSM)

gedruckte Schaltung
circuito impreso
circuito’stampato
gedrukte-schakeling
ukiad_drukowany
tryckta kretsar

OOLICTO OCHOBAHMA.

ciblage imprimé

Technique de cdblage par impression dans laquelle les connexions entre les
composants d’un dispositif électrique ou électronique ou d’une partie de
celui-ci, y compris les éléments de blindage, consistent en des bandes conduc-
trices minces situées a I’intérieur ou liées a la surface d’'un matériau de base
et dans laquelle tous les composants fonctionnels sont séparés du matériau de
base.

printed wiring

Wiring technique in which the connections between the components of an
electrical or electronic device or part of it, including shielding parts, consist
of thin conducting strips within a base material or bonded to its surface and
in which all the functional components are separated from the base material.

gedruckte Verdrahtung
cableado impreso
collegamento stampato
gedrukte bedrading
polaczenie drukowane
tryckt ledningsdragning
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Ne4YATHbIA MOHTAMXK

Crioco6 MoHTaXa, P KOTOPOM COEIMHEHHUs 3JIEMEHTOB 3JIEKTPHYECKOrO
UM 3JeKTPOHHOIO YCTPONCTBA HJIM €0 YaCTH, BKJIIOYAsh 3KpaHHPYIOLIHe
3M1EMEHTBHI, BBIIIOTHEHB! C HOMOILBIO NIEYATHBIX IPOBOIHMKOB, HAXOIALIMXCS
BHYTPY WJM [IPUKIEEHHBIX K MOBEPXHOCTH MAaTepualia OCHOBAHMS, U B
KOTOPOM BCe (QYHKIMOHANbHbIE 3JIEMEHTHI OTHENEHB OT MaTepuaia
OCHOBaHHSI.

carte imprimée Leiterplatte

tarjeta impresa ; placa impresa
piastra stampata

prentpaneel ; printplaat

Matériau de base découpé aux dimensions demandées, percé de tous les trous
prescrits, et portant au moins une impression conductrice.

Les cartes imprimées sont divisées en plusieurs types selon : plytka drukowana

- leur structure (c’est-a-dire simple face, double face, multicouches) monsterkort

- la nature du matériau de base (c’est-a-dire : rigide, souple).

printed board

Base material cut to size containing all required holes and bearing at least one

conductive pattern.

Printed boards are typically subdivided according to :

- their structure (e.g., single- and double-sided, multilayers)

- the nature of the base material (e.g., rigid, flexible).

neyaTHas njaara

Marepnan OCHOBaHHsl, BBHIPE3aHHBIA MO  pasMepy, CoAepXaulun

HEoOX0oQHMbIe OTBEPCTHS U, 110 MEHbIICH Mepe, ONUH IPOBOISILIHI PHCYHOK.

TMeyaTHple MnaThl NOOPA3AESIOTCS :

Mo CTPYKType (HalpuMep, OAHO- U ABYCTOPOHHHE) MHOTOCIIONHbIE) ;

MO NpUpOJEe MaTepuasia OCHOBaHus (HaNpHUMeEp, KeCTKHe, rubkue).

impression conductrice Leiterbild

Configuration des parties électfiquement conductrices d’une carte imprimée. 1mPpresion conductora
tracciato conduttorg

ducti geleidend patroon

conductive pattern mozaika przewodzaga

Configuration formed-by the electrically conductive material of a printed ledningsménster

board.

HPOBOSIINN PHCYHOK

Kondurypaius npoBoAHNKOBOro MaTepualla Ha MeYaTHOM IUIaTe.

carte imprimée simple face Leiterplatte mit Leiterbild auf einer Seite

Carte imprimée avec une impression conductrice d’un seul coté. tarjeta impresa morocara
piastra stampata monoplaccata

. . . enkelzijdig prentpaneel
single-sided printed board plytka drukowana jednostronna
Printed board with a conductive pattern on one side only. enkelsidigt ménsterkort

OJHOCTOPOHHAA MEYaTHad NJiara
ITeyarnast mara ¢ NPOBOISLIKM PUCYHKOM TOJILKO Ha OJHOHN CTOPOHE.

carte imprimée double face Leiterplatte mit Leiterbildern auf beiden
Seiten
tarjeta impresa doble cara
piastra stampata biplaccata
dubbelzijdig prentpaneel
Printed board with conductive patterns on both sides. plytka drukowana dwustronna
dubbelsidigt monsterkort

Carte imprimée avec des impressions conductrices sur les deux cotés.

double-sided printed board

JIBYCTOPOHHSIS NE€YATHAA NJIATA
ITeyaTHas JIATa C IPOBOISIIUAM PUCYHKOM Ha 00EUX CTOPOHAX.
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-3

carte imprimée multicouche

Carte imprimée composée de couches alternées d’impressions conductrices et
de matériaux isolants avec des impressions conductrices dans plus de deux
couches, les impressions étant éventuellement interconnectées.

multilayer printed board

A printed board consisting of alternate layers of conductive patterns and
insulating materials with conductive patterns in more than two layers and with
the conductive patterns interconnected as required.

MHOTOCJIONHANA Me4yaTHas naara

IMeyaTHas niaTa, COCTOSAIIAsl M3 YEPENYIOILUXCS CIOEB H3OJSALHOHHOIO
MaTepuana ¢ MpOBONSIMMU DHCYHKaMH Ha ABYX M Gonee Ciiosix, MEXIY
KOTOPBIMHU BBLITIOJIHEHBI TPeOyeMble COEUHEHHS.

Mebhrlagen-Leiterplatte

tarjeta impresa multicapa

piastra stampata multistrato
meerlaags prentpaneel

plytka drukowana wielowarstwowa
flerlager(monster)kort

541-01-08

541-01-09

541-01-10

541-01-11

carte imprimée rigide
Carte imprimée utilisant uniquement un matériau de base rigide.

rigid printed board
Printed board using a rigid base material only.

JKeCTKas nevaTrHad naartra

ITedaTHasi niaTa, B KOTOPOH MCIONB3YETCS TOJNBKO KECTKMH MAaTepuall
OCHOBaHHS.

carte imprimée simple face rigide
Carte imprimée simple face utilisant uniquement un matériaude base rigide.

rigid single-sided printed board
Single-sided printed board using a rigid base materialonly.

KeCcTKasl ONHOCTOPOHHAA NECHYATHAA NJaara

OﬂHOCTOpOHHﬂﬂ ne4yaTHas nJjara, B KOTOpOﬁ HUCIIOJIB3YETCS TOJIBKO KECTKUH
MaTepuajl OCHOBaHHs.

carte imprimée double face rigide
Carte imprimée double face utilisant uniquement un matériau de base rigide.

rigid double-sided printed board
Double-sided printed board using a rigid base material only.

AECTKasl IBYCFOPOHHAA MevaTHas nJjara

JIByCTOPOHHSS TIeYaTHAs IJIaTa, B KOTOPOH HCHOJb3YETCH TOJBbKO XKECTKHH
MaTepyali.OCHOBaHHA.

carte imprimée multicouche rigide
€arte imprimée multicouche utilisant uniquement un matériau de base rigide.

starre Leiterplatte

tarjeta impresa rigida
piastra stampata rigidg
star prentpaneel
plytka drukowana sztyjvna
styvt monsterkort

starre Leiterplatte mit Leiterbild auf einer
Seite

tarjeta impresa rigida monocara

piastra stampata rigid4 monoplaccata

star enkelzijdig prentpaneel

plytka drukowana sztypna jednostronna

styvt enkelsidigt monsferkort

starre Leiterplatte mit Leiterbildern auf
beiden Seiten

tarjeta impresa rigida floble cara

piastra stampata rigida biplaccata

star dubbelzijdig prentpaneel

plytka drukowana sztypna dwustronna

styvt dubbelsidigt monsterkort

starre Mehrlagenleitenplatte

541-01-12

rigid multilayer printed board
Multilayer printed board using a rigid base material only.

JKeCTKas MHOIOCJORHAA NeYaTHAA MJIara

MHOTOCIOHAS TTeYaTHAS IUIaTa, B KOTOPOH HCIOJIb3YETCsS TOJNLKO KECTKUM
mMaTepuas OCHOBaHHUS.

carte imprimée souple

Carte imprimée utilisant uniquement un matériau de base souple.

Note. — Elle peut comporter partiellement des raidisseurs sans role électrique
et/ou des couches de fermeture.

flexible printed board
A printed board using a flexible base material only.

Note. — It may be partially provided with electrically non-functional stiffe-

‘ners and/or coverlayers.

plytka drukowana sztywna wielowarstwowa
styvt flerlagerkort

flexible Leiterplatte
tarjeta impresa flexible
piastra stampata flessibile
flexibel prentpaneel
plytka drukowana gietka
flexibelt monsterkort
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541-01-13

541-01-14

541-01-15

541-01-16

ruOKan neyaTHas nJjaara
INeyaTHas mnnara, B KOTOPOH MCHOJIB3yeTCE TOJIbKO THOKMH MaTepualn
OCHOBaHHA.

Mpumeyanne. — Ona MOXeT HUMETb 3JEKTPHYECKH HEQYHKLHUOHAJbHbBIE
3JIEMEHTHI KECTKOCTH H/MJIM 3aILUTHBIC CIOH.

carte imprimée souple simple face
Carte imprimée simple face utilisant uniquement un matériau de base souple.

flexible single-sided printed board
Single-sided printed board using a flexible base material only.

50(541) © CEI

flexible Leiterplatte mit Leiterbild auf einer
Seite

tarjeta impresa flexible monocara

piastra stampata monoplaccata

flexibel enkelzijdig prentpaneel

plytka drukowana gietka jednostronna

rubkasn OJHOCTOPOHHAA NeYyaTHasd nAxara

OOHOCTOPOHHSAS MeYaTHast IJ1aTa, B KOTOPOH MCHOIB3YETCs TONbKO MHOKUH
MaTepHan OCHOBAHMS.

carte imprimée souple double face
Carte imprimée double face utilisant uniquement un matériau de base souple,

flexible double-sided printed board
Double-sided printed board using a flexible base material only.

rubkas JABYCTOPOHHAA NieYaTHaA MJIATa

JIByCTOpOHHss Ie4yatHasl 1aTa, B KOTOPO#H HCIONb3YETCs TOAbKO THOKHMA
MaTepual OCHOBaHMS.

carte imprimée souple multicouche
Carte imprimée multicouche utilisanttuniquement un matériau de base
souple.

Note. — Le nombre de couches. peut étre différent dans différentes zones
d’une carte imprimée multicouche, d’ou des épaisseurs différentes et donc des
souplesses différentes.

flexible multilayer printed board

Multilayer printed\board using a flexible base material only.

Note. — Différent areas of the flexible multilayer printed board may have
different numbers of layers and different thicknesses and consequently
different\flexibility.

ruOKas MHOTOC/I0#HASA MevaTHasd nara

MHOrocnoiHas ne4aTHas IJiaTa, B KOTOPO# HCIOJIB3YETCsl TOJILKO THOKMI
MaTepyasn OCHOBAHHS.

IMprmeyanne. — Pazuple y4acTKH FMOKOA MHOTOC/IOWHON NMEYaTHOM ILIATHI

onsterkort

flexible Leiterplatte mit Leiterbildern auf
beiden Seiten

tarjeta impresa flexiple doble cara

piastra stampata flegsibile biplaccata

flexibel dubbelzijdig| prentpaneel

plytka drukowana gietka dwustronna

flexibelt dubbelsidigt monsterkort

flexible Mehrlagenl¢iterplatte

tarjeta impresa flexiple multicapa
piastra stampata flegsibile multistrato
flexibel meerlaags prentpaneel

plytka drukowana gietka wielowarstwowa
flexibelt flerlagerkort

MOTYT HMMETb pAa3jMiHOe 4YHUCJIO CJI0€B M PpasIW4yHyr TOJLIMHY (M
COOTBETCTBEHHO PA3HYIO CTENEHb THOKOCTH).

carte imprimée flexorigide
Carte imprimée sur matériau de base souple, comportant dans différentes
zones un empilage de matériaux souple(s) et rigide(s).

Note. — Les deux types de matériaux de base souple et rigide, portent des
impressions conductrices qui sont généralement interconnectées dans la zone
ou ils sont empilés.

flex-rigid printed board

Printed board using a flexible base material and a combination of flexible and
rigid base materials in different areas.

Note. — Both the flexible and the rigid base material bear conductive patterns
which are normally interconnected in the combined area.

starr-flexible Leiterplatte

tarjeta impresa flexible-rigida
piastra stampata rigido-flessibile
star-flexibel prentpaneel

plytka drukowana gietko-sztywna

asees
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541-01-16

541-01-17

rHOKO-kecTKas Ne4YaTHasd njiara

TleuatHas nnara, B KOTOPOH Ha PAa3IMYHAIX Y4aCTKaX MCIONB3YeTCsl THOKHI
MaTepuall OCHOBaHMS M COYETaHHE TMOKOTO U XECTKOIO OCHOBAHUS.

Iprmevanne, — Kax rubGKuii, Tak M XeCTKHIH MaTepHalibl OCHOBAHUS HMEIOT
NpOBOIALIME PHCYHKH, KOTOpbIE COEIMHeHbl Mexay coboil Ha
KOMOWHMDOBaHHOM YHYacCTKe.

carte imprimée flexorigide double face

Carte imprimée flexorigide comportant des impressions conductrices sur les
deux faces, I'une sur le matériau de base souple, I’autre sur le matériau de base
rigide.

starr-flexible Leiterplatte mit Leiterbildern
auf beiden Seiten

tarjeta impresa flexible-rigida de doble cara

piastra stampata rigido-flessibile biplaccata

star-flexibel dubbelzijdig prentpaneel

541-01-18

541-01-19

flex-rigid double-sided printed board

Flex-rigid printed board with conductive patterns on two sides comprising
one conductive pattern on the flexible base material and the other on the rigid
base material.

rudKo-#kecrxan JABYCTOPOHHSAIA nevaTHad nJjara

I'ubko-xecTkast mneyaTHasl Ijata C NpOBOOANIHMH PHCYHKaMH Ha obeux
CTOpOHAX, OAMH M3 KOTOpPBIX pacnojarac€rcs Ha rubkoM Mmartepuajie
OCHOBAaHHsI, a npyroﬁ — Ha XCCTKOM MaTepHajie OCHOBaHHUs.

carte imprimée flexorigide multicouche

Carte imprimée flexorigide ou la ou les zone(s) sur matéfiau'de base souple
et/ou la ou les zone(s) comportant un empilage de matériaux souple(s) et
rigide(s), portent plus de deux couches conductricesformant une carte
imprimée multicouche.

flex-rigid multilayer printed board

Flex-rigid printed board where the area(s) of the flexible base materials
and/or the area(s) of the combination ©f) the flexible and the rigid materials
bear more than two conductive layers forming a multilayer printed board.

ru0Ko-/KeCcTKasi MHOMOCIOMHAS. IeYaTHadA Mjiara

I'ubko-kecTkasi mNeyaTHAS\TulaTa, rO€ YYacTKM TIHOGKOro Martepuana
OCHOBaHMSI ¥/WIM YYaCIKH, COYETaloOIlMe IHMOKMH M XKECTKMH MaTepua,
UMEIOT OoJiee OBYX, MPOBOMSALIMX PUCYHKOB, OOPa3yOLINX MHOTOCIOHHYIO
[eYaTHYIO I11aTy!

carte imprimée a Ame métallique
Carte.imprimée réalisée avec un matériau de base a couche interne de métal.

metal core printed board

plytka drukowana gietko-sztywna
dwustronna

starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatte
tarjeta impresa ﬂexibirigida multicapa
piastra stampata rigidq-flessibile
multistrato
star-flexibel meerlaag$ prentpaneel
plytka drukowana gigtko-sztywna
wielowarstwowa

o

Metallkern-Leiterplatf
tarjeta impresa con alma metalica
piastra stampata con £|ima metallica
prentpaneel met metalen kern

plytka drukowana o rdzeniu metalowym
lkiirnel

541-01-20

Printed - boardusine a-metal core base-material
5

MeYaTHAd MUIATA C METAJLIMYECKON CepueBHHON
nevYaTHas MIATa ¢ MeTALINYECKHM ClioeM

INeqaTHas nnarta, XOTOpasl BHINOJIHEHA K3 MaTepHalia OCHOBaHUS C
METaJUTUYECKON CEPAIeBUHOMN.

conducteur (d’une carte imprimée)
Piste conductrice individuelle d’une impression conductrice.

conductor (of a printed board)
Single conductive path in a conductive pattern.

neYaTHbIA NPOBOAHHK

OnHa IpOBOAAILAs NOJOCKAa B IPOBONSIIEM PHCYHKE.

Leiter (auf einer Leiterplatte)
conductor (de una tarjeta impresa)
conduttore

geleider

§ciezka (plytki drukowanej)
ledare
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541-01-22

541-01-23

541-02-01

541-02-02

contacts d’extrémité de carte

fichier imprimé

Série de contacts imprimés sur les bords d’une carte imprimée et destinés au
raccordement avec un connecteur latéral.

50(541) © CEI

Gedruckte Randkontakte

contactos de borde de tarjeta ; contacto
impreso

contatti laterali per connettori

paneelrandcontacten
edge board contacts styki krawedziowe plytki
. . . . kontaktfi
Series of contacts printed on the edges of a printed board and intended for Ingrar
mating with an edge socket connector.
KOHUEBbIE Me4YaTHble KOHTAKThI
PﬂII NMeYaTHBIX KOHTAKTOB Ha Kparo MnevyaTHoOH N:1aThl, HPEOHA3HAYCHHBIX AN
COTIPSTKEHMA C TPEOEHYATHIM COCTHHUTENEM.
marquage Beschriftung
Lettres ou symboles sur la carte imprimée indiquant, par exemple, les Marcado
numéros des piéces, ’emplacement des composants. dicitura
opdruk
legend Opis
g mirkning

A format of lettering or symbols on the printed board, e.g. part numbers,
component locations.

MapKHpPOBK2a nevYaTHOM NJaThl

COBOKYMHOCTH 3HaKOB MJIM CHMBOJIOB HA [IEYaTHOM 1J1aTe, HanpuMep, HOMep
[ETANId, MECTOMOJIONKEHUE INEMEHTOB.

composants sur bande
Composants fixés sur des bandes continues.

taped components
Components attached to continuous tapes.

JJIEMEHTDbI HA JICHTE

DAeMEeHThI, IPUKPENJIEHHBIE K HEIIPEPhIBHBIM JIEHTAM.

SECTION 541-02 - MATERIAU DE BASE
SECTION 541-02 - BASE MATERIAL

PA3JIEJI 541-02. - MATEPHUAJIbBI OCHOBAHUS ITIEYATHOMU IJIATBI

matériau.de base
Matériau-isolant sur lequel I'impression peut étre réalisée.

Note~< Ce matériau peut étre souple ou rigide.

base material

Insnlating material npon which the pattern may be formed

Gegurtete Bauteile
componentes embandados
componenti su nastro
componenten op rol

podzespoly (elementy) tasmowane
bandade komponenter

Basismaterial
material de base
materiale di base
basismateriaal
material podioza
basmaterial

Note. — The material may be flexible or rigid.

MartepuaN OCHOBAHMA (NEYaTHOMH MJIATHI)
Martepuaj, Ha KOTOPOM BBLIMOJIHSIETCSE PUCYHOK NEYaTHOH INAThI.

Ipumeyanne. — Matepuall MOXET GBITh XKECTKHM HIIM THOKHM.

matériau de base a Ame métallique
Matériau de base ayant une couche interne de métal.

metal core base material
Base material having an internal metal sheet.

MaTepuas OCHOBaHHA € METAJIMYECKOMH cepzluemmoﬁ
MaTepHa OCHOBAHUA ¢ METANIHYECKUM CJIoeM

"U30JIHOHHBIA MAaTEPHaJ, UMEIOIIMIA BHYTPEHHHHA METAJUIN4YECKUH JIUCT.

Metallkern-Basismaterial

material de base con alma metalica
materiale di base con anima metallica
basismateriaal met metalen kern
material podloza o rdzeniu metalowym
basmaterial med metallkiirna
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541-02-03 matériau de base métallisé metallkaschiertes Basismaterial
material de base metalizado

supporto isolante placcato con metallo
basismateriaal met metaal bekleed

. . . material podloza metalizowany
Base material covered with metal on one or both sides. metallfolierat basmaterial

Matériau de base recouvert de métal sur une ou deux faces.

metal-clad base material

$oaLrupoBanuplii MaTepHa OCHOBAHUS
Martepuas OCHOBaHHs, OKPBITHINA C OMHOM UM ABYX CTOPOH METAILJIOM.

SECTION 541-03 - CONCEPTION - DESSIN MODELE
—— SECTION-541-03—CONCEPHON-ARTWORK MASTER ———
PA3/IEJI 541-03 - [IOHSATHE. YEPTEX ITEYATHOM ILTATHI

541-03-01 dessin modéle Druckvorlage
diseno{eriginal

Configuration précise dont I’échelle est celle requise pour obtenir la précision ¢ >
disegno originale

nécessaire, et qui est utilisée pour exécuter le cliché de production original.

uitgangsfoto
jSci ; klis: rcow
artwork master matryca wyjsciowa ; kfisza wzorcowa
. L. 3 ( monsterritning
An accurate configuration the scale of which is chosen as required to provide
the necessary accuracy, and which is used to produce the original production
master.
OPHIUHAJ PUCYHKA NMeYaTHOH NAATH
Tounoe 0306paxeHue pHCYHKAa, HCHONb3yeMoOe (IS  HOJyYeHHs
MEPBOHAYAIBHOIO ¢doTomabnoxna, BBITOJIHEHHOE B macitabe,
obecneynBaroilieM HEOOXOAUMYIO TOYHOCTbL BOCIPOU3’BEACHUSA. .
541-03-02 trou de connexion AnschluBloch
Trou utilisé pour la fixation des sorties dé\composants a la carte imprimée 28ujero de conexion ; agujero de paso de
ainsi que pour les connexions électriques a I'impression conductrice. cara L. i
foro per connessioni elettriche
componentengat

component hole P .
pon otwor wyprowadzeniowy

Hole used for the attachment ef component terminations to the printed board anslutningshal
as well as for any electrical connection to the conductive pattern.

MOHTAYKHOE OTBEPCTHE MeYaTHOW NJaThi

OTBepcTue, HCTQfib3yeMOe 1151 COEIMHEHUS BHIBOJIOB 3JIEMEHTa € NEYaTHON
n7aTod, a TaKKe s J06Oro  3JIEKTPUYECKOro MOMCOENMHEHMS K
HPOBOASILUEMY PHCYHKY.

541-03-03 trou, de montage Befestigungsloch
agujero de montaje
foro di montaggio
montagegat

Trou utilisé pour le montage mécanique d’une carte imprimée ou pour la
fixation mécanique des composants sur la carte imprimée.

TWOF

mounting hole
g monteringshal

Hole used for the mechanical mounting of a printed board or for mechanical
attachment of components to the printed board.

KpenexHoe oTepcTHe MeYaTHOM NJIAThI

OTBCPCTHC, UCITIOJIB3YEMOE IJI1 MEXaHUUYCCKOTI'O KPEIJICHUsT reyaTHOM IJIAThI,
a TaKXxe A1 MCXaHHUYECKOro KpemnJiCHUs 3JIEMEHTOB K MeYaTHOH ILjIaTe.

541-03-04 trou métallisé metallisiertes Loch
agujero metalizado
foro metallizzato

plated-through hole doorgemetalliseerd gat
otwor metalizowany

Hole in which metal is deposited on the wall. metallerat hal

Trou sur les parois duquel est déposé du métal.

METaANIU3UPOBAHHOE OTBEPCTHE e4YaTHOM NJIATHI

OTBepCTHe C OCaXICHHBIM HA CTCHKAaX METAJLIIOM.
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541-03-05

541-03-06

541-04-01

541-04-02

541-04-03

trou sans pastille
Trou métallisé sans pastille.

landless hole
Plated-through hole without land.

orBepcTue (€3 KOHTAKTHON NJAOIIAIKH

MeTannusupoBaHHOE OTBEPCTHE, HE HMEIOLEee KOHTAKTHOW ILTOINAAKH
(nnomanox).

connexion transversale

carte imprimée.

through connection

An electrical connection between conductive patterns on opposite sides of a
printed board.

CKBO3HO€ COCIHHECHHC

SHCKTpH‘{CCKOC coeqUHEeHe MEXIY MPOBOISAILIMMHY PUCYHKAMH Ha BHCLTHHX
CTOpOHAX ne4yaTHOM MIaTHI.

SECTION 541-04 - FABRICATION
SECTION 541-04 - MANUFACTURING
PA3JIEJI 541-04 - U3TOTOBJIEHUE

montage en surface

Connexion électrique des composantsysur la surface d’une impression
conductrice sans utilisation des trous de connexion.

surface mounting

Electrical connection of components on the surface of a conductive pattern
without utilizing componentholes.

MOHTAXK HA NOBEPXHOCTH

DNEKTPUYECKOE. ‘COSIMHEHNE 3JIEMEHTOB Ha IMOBEPXHOCTH NPOBOISILErO
pucyHKa 6€3 UCHOIb30BAHMS MOHTAXHBIX OTBEPCTHH.

procédeé soustractif

Procédé employé pour obtenir des impressions conductrices et consistant &
enlever d’une maniére sélective les parties non désirées de la feuille conduc-
trice.

Létaugenloses Loch

50(541) © CEI

agujero sin nodo o pastilla

foro senza pastiglia

gat zonder aansluitvlak
otwor bez pola lutowniczego

kraglost hal

Durchverbindung
conexion transversal

connessione trasversale

doorverbinding
polaczenie przelotowe
genomforbindning

; polaczenie skrosne

montaje en superficie

Auflotverfahren ; Au]:chweiﬂverfahren

montaggio superficia
oppervlaktemontage

montaz powierzchniowy

ytanslutning

Subtragtiv-Verfahren
proceso substractivo
procedimento sottratty
subtractief proces
proces subtraktywny ;

vo

metoda (technologia)

subtractive process

Process for obtaining conductive patterns, by selective removal of the un-
wanted portions of the conductive foil.

cOTpaKTHBHBLIA Mpouecc

Mponecc TMOJydeHUsl NPOBOISIUMX  PHUCYHKOB, 3aKJIFOYAIOMIMACT B
M36UpaTeNbHOM YHATICHHH YYaCTKOB IPOBOISIIEH POIBbIHU.

procédé additif

Procédé employé pour obtenir des impressions conductrices et consistant a
déposer d’une fagon sélective un matériau conducteur sur un matériau de base
non métallisé.

additive process

Process for obtaining conductive patterns by the selective deposition of
conductive material on unclad base material.

subtraktiv process

Additiv-Verfahren
proceso aditivo

procedimento addittivo

additief proces

proces addytywny ; metoda (technologia)

addytywna
additiv process
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541-04-03

541-04-04

AAMTUBHBIA Hpoluecc

IMpouecc MoJiydeHWst MNPOBOMSLIMX PHCYHKOB, 3aK/IIOYAIOLUMHACT B
u3bupaTenbHOM OCaXIEHUH IPOBOXHHKOBOTO MaTepuana Ha
HedOILIMPOBAHHbIA MaTEPHAl OCHOBaHUS.

procédé semi-additif

Procédé employé pour obtenir des impressions conductrices par combinaison
d’une métallisation chimique avec une électrodéposition et/ou une gravure.

semi-additive process

Process for obtaining conductive patterns by a combination of electroless
metal deposition with etching and/or electroplating.

Semiadditiv-Verfahren

proceso semiaditivo

procedimento semiaddittivo

semi-additief proces

proces semiaddytywny ; metoda
(technologia) semiaddytywna

semiadditiv process

ﬂOleaM“THBHEI o TIponecc

IMpouecc monyYeHds] MPOBOISILIEFO PHCYHKA KOMOMHANHEH OCaXneHus H
TpaBJjieHUsl IPOBOHUKOBOIO MaTepHaa.
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MOHTaXHO€ OTBEPCTHE MEYATHOMN ILIATHI ..............
MHOTOCIOHHAS MMEYATHAS MHATA woooeirerereeereneeanas
r
HOKaS MEYATHAST HITATA ..eovrreeneemerarecnensenensanrneanns 541-01-12 o
T'ubkast OHOCTOPOHHAA NeYyaTHAS NIAaTa 541-01-13
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Tubxast MEOTOCIOWHASI NEYATHAS MIATA ..oovevraeenens 541-01-15 OpHIiHAN PUCYHKA eYaTHOM mnatsi ... (N7l ..
'HOKO-KEeGTKAS MEYATHAS MIAATE oocnerereeresreerecsaenans 541-01-16 OTBepcTHe 663 KOHTAKTHOM IUIOMIAKH Lt o ......
Tubxo-xe¢TKast ABYCTOPOHHSS MeyaTHas miara ... 541-01-17
T'ubKo-xe¢TKasi MHOTOC/IOAHAA neyaTHas maTa .. 541-01-18
I3 !
A TTeqaTHAA CXEMA ..oeoneeneesa Ve em e
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JKecTkasi MHOTrOCNIONHAS NEYATHAS MIAATA .oooeeveenenen 541-01-11 c
K CKBO3HOE COCTUHEHHE ............u...
CyOTPaKTHUBHBIA MPOIECC ...oerermeraceremnsecsermersvensforenn
KOHIEBBIE NEYATHBIE KOHTAKTBL  eceeeevcererseenserscinns 541-01-21
KpenexHge oTBepCcTHE MEHATHON MAATHI .ooeeevecveenens 541-03-03
o))
M ®oNbrupoBaHHbLIA MaTEPUAJ] OCHOBAHUS ........}......
Mapkupogka HeYaTHOR MIATBL  .eovvereeemeeeeenite oediunns 541-01-22
Marepuas] OCHOBaHUS NEYATHOR IIATBI ...h.eeeenne 541-02-01 i)
Marepnaj] OCHOBaHHs C MeTaJLIMYECKON~ Cepale-
BUHOH 541-02-02 DIEMEHTBI HA JIEHTE  cccecveeninairneeuieneeoseeecasconesounas
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541-02-02
541-03-04
541-04-01
541-03-02
541-01-07

541-01-05
541-03-01
541-03-05

541-01-01
541-01-03
541-01-19
541-01-19
541-01-02
541-01-20
541-02-04
541-01-04

541-03-06
541-04-02

541-02-03

541-01-23
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INHALTSVERZEICHNIS
A Gegurtete Bauteile ... 541-01-23
Additiv-Verfahren ..ol 541-04-03
AnschluBloch ... 541-03-02 L
Auflétverfahren; Aufschweifiverfahren .............. 541-04-01
Leiter (auf einer Leiterplatte) .......cccoooionmncnenn. 541-01-20
Leiterbild ..o 541-01-04
B Leiterplatte 541-01-03
Leiterplatte mit Leiterbild auf beiden Seiten ......... 541-01-06
Basismatef1al .......occooreirimeniiinieee e 541-02-01 Leiterplatte mit Leiterbild aul einer Seiie ... . 541-01-05
Befestigurjgsloch .. 541-03-03 Loétaugenloses Loch ..o e 541-03-05
Beschriftug ..ot 541-01-22
M
D
Mehrlagen-Leiterplatte ..........¥ ] 541-01-07
DruckvorlBge .....cococverenrcceeeenrccciii et 541-03-01 Metallkaschiertes Basismaterial oo 541-02-03
DurchverBindung ......ccccccceeveveniiennnaes . 541-03-06 Metallkern-Basismaterial~f )....ccccccennnnne ... 541-01-19
Metallkern-Basismaterial .........c.cccoeeeene . 541-02-02
Metallisiertes Loch ST 541-03-04
F
Flexible Lleiterplatte ........coccovemmercmrcevncrsesnsessaseacens 541-01-12 S
Flexible Lieiterplatte mit Leiterbild auf einer Seite 541-01-13
Flexible Leiterplatte mit Leiterbild auf beiden Sei- Semiadditiv-Verfahren .........cccovvveeeccnceccnenees 541-04-04
03+ SN OO 541-01-14 Starr€ Leiterplatte ... 541-01-08
Flexible Mehrlagenleiterplatte 541-01-15 StdrrevLeiterplatte mit Leiterbild auf einer Seitg .. 541-01-09
Starre Leiterplatte mit Leiterbild auf beiden Seiten 541-01-10
Starre Mehrlagenleiterplatte ... 541-01-11
G Starr-flexible Leiterplatte ........cccooemievevneecncfennne. 541-01-16
Starr-flexible Leiterplatte mit Leiterbildern auf pei-
Gedrucktd Randkontakte ........ccccovmmimiierniinecenns 541-01-21 den Seiten . . 541-01-17
Gedrucktd Schaltung .......ceoeoivcvivcnvinnnnciniinanens 541-01-01 Starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatte 541-01-18
Gedrucktd Verdrahtung ... 541201-02 Subtragtiv-Verfahren ........oeiemeeineiiinnns 541-04-02
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